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一、工作简况

1、任务来源
本项目任务来源于中国电子元件行业协会“关于下达2023年第二批中国电子元件行业协会团体标准制修订项目计划的通知”，计划编号为YX202304001，起草单位为苏州华旃航天电器有限公司、中国电子技术标准化研究院、中兴通讯股份有限公司、东莞立讯技术有限公司、上海航天科工电器研究院有限公司、陕西华达科技股份有限公司、广东国昌科技有限公司、陕西四菱电子科技股份有限公司、深圳市通茂电子有限公司等，共同编制团体标准《SNAP系列板间用弹簧针式射频同轴连接器》，技术归口单位为中国电子元件行业协会电接插元件分会，计划要求编制时间为2023年4月至2023年11月。

2、主要工作过程

本项目计划下达后，由苏州华旃航天电器有限公司牵头成立了编制工作组，并制定工作计划，开始对标准编制要求与框架进行确定，标准编制小组进一步与国内外的相关标准进行对比分析，统一意见后，于2023年5月初完成了标准草案。

于2023年6月组织标准草案讨论会，进行会议讨论并征求意见，共收集到意见40条，其中采纳36条，部分采纳0条，未采纳4条，详细工作组讨论稿意见汇总表见附件1。标准草案经工作组内部讨论后统一意见，将工作组讨论稿转为征求意见稿，并于2023年7月14日提交中国电子元件行业协会电接插元件分会。
3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

主要参编单位和编制组成员及其所做的工作见下表：
表1  参加单位和工作组成员
	序号
	姓名
	编制组成员单位
	组内职务
	职责

	1
	林海毅
	苏州华旃航天电器有限公司
	项目
负责人
	负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。

	2
	周春燕
	苏州华旃航天电器有限公司
	标准化

人员
	负责协助开展各阶段标准文本编写格式审查、各阶段提出意见落实情况审查等。

	3
	沙  奔
	苏州华旃航天电器有限公司
	编制组

成员
	协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，协助项目负责人完成相关方意见征集并反馈项目负责人，按期完成项目负责人分派的其它工作任务等。

	4
	杨  帆
	中国电子技术标准化研究院
	
	

	5
	陈少华
	中兴通讯股份有限公司
	
	

	6
	林金炳
	中兴通讯股份有限公司
	
	

	7
	陈宏基
	东莞立讯技术有限公司
	
	

	8
	张猷锐
	东莞立讯技术有限公司
	
	

	9
	匡秀娟
	上海航天科工电器研究院有限公司
	
	

	10
	雷峰涛
	陕西华达科技股份有限公司
	
	

	11
	李  锐
	陕西华达科技股份有限公司
	
	

	12
	孙景奇
	广东国昌科技有限公司
	
	

	13
	徐  畅
	广东国昌科技有限公司
	
	

	14
	毕宗明
	陕西四菱电子科技股份有限公司
	
	

	15
	周陇延
	陕西四菱电子科技股份有限公司
	
	

	16
	黎  伟
	深圳市通茂电子有限公司
	
	

	17
	胥进道
	深圳市通茂电子有限公司
	
	


二、标准编制原则和主要内容
1、标准编制原则

为保证本标准的技术内容能适应目前国内对板间用弹簧针式射频同轴连接器的需求，并且与国际上同类型产品标准相对应，体现出标准的先进性、适用性和可操作性，结合国内该类型板间用弹簧针式射频同轴连接器的研制生产状况以及国内标准化工作导则的相关要求，编制中遵循下述原则：

a）标准编写中的内容和技术指标的准确性，主要内容和技术指标的确定主要结合上游客户要求和国际先进企业要求制定和补充；试验分组按照电性能、机械性能、环境性能进行分组；

b）本标准为产品标准，编写中切实注意标准的可执行性，同时在编写中注意用字用词的统一性、规范性；

c）本标准编制符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，按标准制定的程序进行工作，广泛征求行业内有关意见，保证技术内容的正确性；

d）本团体标准供行业内相关单位自愿采用。
2、主要指标和确定依据

2.1  总则

本标准是针对SNAP系列板间用弹簧针式射频同轴连接器的规范，适用于具有50Ω标称阻抗，在微波传输系统中主要用于印制板与印制板间信号传输的弹簧针式免焊接触的高可靠射频同轴连接器。

本系列连接器应具有实现板间射频信号传输的物理结构，且这种物理结构能够满足板间轴向的较大容差，一般包含内导体、介质体、外导体、壳体、弹簧和其他结构件等。内导体的接触件应设计成可机械浮动的，并保证在连接器进程和回程过程中，与互连体的接触是稳定的。
在国标中，与射频同轴产品相关的标准有：GB/T 11313射频连接器系列标准、GB/T 17738射频同轴电缆组件系列标准、GB/T 4098射频电缆系列试验方法等。根据产品相关性及指标、试验方法的适用性，选择其中的GB/T 11313.1-2013《射频连接器  第1部分：总规范  一般要求和试验方法》进行参照，根据SNAP系列板间用弹簧针式射频同轴连接器的产品特性、使用方式以及行业对此类产品的要求，确定了连接器的主要技术要求及其试验方法，以达到对连接器的使用性进行全面完整衡量的目的。
本标准各项性能指标的确定，均依据射频行业国际龙头企业性能要求，兼顾国内行业内通用指标，考虑到团体标准的通用性，对各项性能项目进行了通用性的指标确定或提供分级选择。具体见表2《试验条款对照》、表3《本文件与XX样本及应用要求对比差异情况》。本团体标准在产品密集排布及低成本方面具有先进性。
表2  试验条款对照

	项目
	本文件
	GB/T 11313.1标准
	X-MAX样本
	应用要求

	材料和表面处理
	√
	×
	√
	√

	结构和外观质量
	√
	√
	√
	√

	气候类别
	√
	√
	√
	√

	互换性
	×
	√
	×
	×

	插合特性
	×
	√
	√
	×

	额定功率
	√
	√
	√
	√

	电压驻波比
	√
	√
	√
	√

	射频插入损耗
	√
	√
	√
	√

	接触电阻
	√
	√
	√
	√

	绝缘电阻
	√
	√
	√
	√

	介质耐电压
	√
	√
	√
	√

	屏蔽效果
	×
	√
	×
	×

	电晕电平
	×
	√
	×
	×

	交调电平
	×
	√
	×
	×

	可焊性
	√
	√
	√
	√

	中心接触件固定性
	√
	√
	√
	√

	插入力和分离力
	×
	√
	√
	×

	电缆保持力
	×
	√
	×
	×

	连接机构强度
	√
	√
	×
	√

	高频振动
	√
	√
	√
	√

	碰撞
	×
	√
	×
	×

	冲击
	√
	√
	√
	√

	机械耐久性
	√
	√
	√
	√

	高温耐久性
	√
	√
	√
	√

	低温耐久性
	×
	√
	×
	×

	气密封
	×
	√
	×
	×

	稳态湿热
	√
	√
	×
	√

	盐雾
	√
	√
	√
	√

	耐溶剂和污染流体
	×
	√
	×
	×

	二氧化硫
	×
	√
	×
	×


表3  本文件与X-MAX样本及应用要求对比差异情况
	序号
	性能指标
	本规范
	X-MAX
（传统三件套产品在类似
应用场景下）
	应用要求
	测试摸底结果
	对比

	
	
	
	
	
	
	与X-MAX样本对比结果
	与应用要求对比较过

	1 
	标称阻抗
	50Ω
	50Ω
	50Ω
	/
	一致
	一致

	2 
	使用频率
	DC～6GHz
	DC～4GHz
	DC～6GHz
	/
	更高
	一致

	3 
	额定功率
	30W
	120W
	30W
	满足
	降低
	一致

	4 
	材料与表面处理（内导体）
	铍铜Ep.Cu2Ni1.27Au0.76hd
	黄铜Au0.1um min/Ni1.27um min
	铍铜Ep.Cu2Ni1.27Au0.76hd
	满足
	更高
	一致

	5 
	结构与
外观质量
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	满足
	/
	一致

	6 
	气候类别
	-55℃～125℃
	-65℃～125℃
	-55℃～125℃
	满足
	更高
	一致

	7 
	电压驻波比
	≤1.15（DC～6GHz）（极限轴向容差）
	≤1.17(DC～3GHz); ≤1.22(3GHz～4GHz)
	≤1.15（DC～6GHz）（极限轴向容差）
	满足
	更高
	一致

	8 
	插入损耗
	≤0.1dB(DC～4GHz)；≤0.15dB(4～6GHz)
	≤0.1dB
	≤0.1dB(DC～4GHz)；≤0.15dB(4～6GHz)
	满足
	更高
	一致

	9 
	射频功率
	30W
	120W
	30W
	满足
	降低
	一致

	10 
	接触电阻
	＜10mΩ（试验前）、＜15mΩ（试验后）
	≤5mΩ
	＜10mΩ（试验前）、＜15mΩ（试验后）
	满足
	降低
	一致

	11 
	绝缘电阻
	≥5000MΩ
	≥5000MΩ
	≥5000MΩ
	满足
	一致
	一致

	12 
	介质耐电压
	1000Vr.m.s
	1000Vr.m.s
	1000Vr.m.s
	满足
	一致
	一致

	13 
	可焊性
（适用时）
	有超过95%的面积覆盖焊料
	有超过95%的面积覆盖焊料
	有超过95%的面积覆盖焊料
	满足
	一致
	一致

	14 
	高频振动
	频率范围10～2000Hz；位移幅值0.75mm；加速度150m/s2
	频率范围10～2000Hz；位移幅值0.75mm；加速度150m/s2
	频率范围10～2000Hz；位移幅值0.75mm；加速度150m/s2
	满足
	一致
	一致

	15 
	冲击
	加速度：500m/s2,近似“g”值（50），标称持续时间：11ms，波形：半正弦，速度变化：3.44m/s
	加速度：500m/s2,近似“g”值（50），标称持续时间：11ms，波形：半正弦，速度变化：3.44m/s
	加速度：500m/s2,近似“g”值（50），标称持续时间：11ms，波形：半正弦，速度变化：3.44m/s
	满足
	一致
	一致

	16 
	中心接触件
固定性
	≥10N
	≥10N 
	≥10N
	满足
	一致
	一致

	17 
	进程力与
回程力
	中心导体进程反弹力：8N Max；中心导体回程反弹力：1.5N~6N
	/
	中心导体进程反弹力：8N Max；中心导体回程反弹力：1.5N~6N
	满足
	/
	一致

	18 
	连接机构强度
	轴向保持力≥20N
	/
	轴向保持力≥20N
	满足
	/
	一致

	19 
	稳态湿热
	a)
严酷等级：温度 (40±2) ℃，相对湿度(93±3)% RH，持续时间10 d； 

b)
不进行初始检测；

c)
不接负载；

d)
不进行中间检测。
	/
	a)
严酷等级：温度 (40±2) ℃，相对湿度(93±3)% RH，持续时间10 d； 

b)
不进行初始检测；

c)
不接负载；

d)
不进行中间检测。
	满足
	/
	一致

	20 
	温度冲击
	a) 循环次数为5次；

b) -550 -3℃～+125+3 0℃
	插合连接器，温度范围为

-650 -5℃～+125+3 0℃，极限温度下各保持15min，循环5次，试验转换时间≤5min ，试验后应无影响连接器工作的损伤
	a) 循环次数为5次；

b) -550 -3℃～+125+3 0℃
	满足
	更高
	一致

	21 
	低温
	a)
试验类型：试验Ab；

b)
不进行预处理和初始测量；

c)
不接负载；

d)
不进行中间测量；

e)
严酷等级：除非相关详细规范另有规定，温度：-55 ℃±3 ℃，持续周期2 h，恢复时间2 h。
	/
	a)
试验类型：试验Ab；

b)
不进行预处理和初始测量；

c)
不接负载；

d)
不进行中间测量；

e)
严酷等级：除非相关详细规范另有规定，温度：-55 ℃±3 ℃，持续周期2 h，恢复时间2 h。
	满足
	/
	一致

	22 
	盐雾
	48h
	48h
	48h
	满足
	一致
	一致

	23 
	机械耐久性
	500次
	50次
	500次
	满足
	更高
	一致

	24 
	高温耐久性
	温度125℃下持续250小时; 零件无损伤
	温度125℃下持续250小时; 零件无损伤
	温度125℃下持续250小时; 零件无损伤
	满足
	一致
	一致


2.2  接触电阻、进程力与回程力
国内外产品在测试时未引进进程力、回程力与接触电阻同时测量的要求，本项目加强了接触电阻在使用时的监测，进行进程力、回程力与接触电阻同时测量。

本标准的项目指标要求如下：中心接触件进程力≤8N，中心接触件回程力：1.5N～6N。环境试验前，中心接触件接触电阻应小于10mΩ；环境试验后，中心接触件接触电阻应小于15mΩ。

试验方法：按GB/T 11313.1-2013中9.2.3规定的方法对连接器进行试验。试验时，使用插拔力试验台，将被测的连接器与配接的测试夹具按连接器的工作浮动量进行进程和回程循环，在进行进程力与回程力测试的同时监测接触电阻。

产品摸底试验的次数为1次，每次样本数量为15个，最大进程力测试值为6.6N～7.2N，回程力最小值3.2N～3.7N，回程力最大值5.2N～5.9N，接触电阻的测试值为3.9mΩ～5.3mΩ。
2.3  绝缘电阻
国外同行类似产品绝缘电阻＞5000MΩ。
本标准的项目指标要求：常温≥5000MΩ。
试验方法：按GB/T 11313.1-2013中9.2.5规定的方法对连接器进行试验，在中心接触件和壳体之间进行测量。

产品摸底试验的次数为1次，每次样本数量为15个，常温下测试值为＞9999MΩ。
2.4  介质耐电压
国外同行类似产品耐电压1000 V DC。
本标准的项目指标要求：1000 V DC，漏电流<0.5mA，应无击穿及火花放电等现象。
试验方法：GB/T 11313.1-2013中9.2.6规定的方法对连接器进行试验，试验电压的施加点为中心接触件与壳体之间。

产品摸底试验的次数为1次，每次样本数量为15个，试验结果：常温常态下耐电压测试时无击穿及火花放电等现象，漏电流为0.04mA，满足不大于0.5mA的要求。

2.5  电压驻波比
国内外同行类似产品电压驻波比≤1.25（DC～6GHz）。
本标准的项目指标要求：连接器电压驻波比≤1.25（DC～6GHz），当连接器有相应产品标准时，应符合相应产品标准的的规定。

试验方法：GB/T 11313.201-2018规定的方法对连接器进行试验，配接合适的微带印制板作为测试夹具，采用矢量网络分析仪或其它经过鉴定机构认可的设备进行测试，在连接器使用频率范围内测量电压驻波比。

产品摸底试验的次数为1次，每次样本数量为15个，3种工况为正常工作配高工况，极大工作配高工况，极小工作配高工况试验结果：电压驻波比为1.16～1.19（DC～6GHz）。

2.6  插入损耗
指标依据企业标准，兼容行业内通用指标要求，并考虑到通用性。

本标准的项目指标要求：插入损耗应不大于0.2dB（连接器工作高度4 mm～30 mm），0.25 dB（连接器工作高度30 mm～40 mm）。行业内对本系列产品的插损要求按板间高度的不同要求一般为0.2dB～0.25dB，在同等阻抗优化匹配情况下，板间高度低、样品工作配高较小、样品长度较短时，插损值较小；板间高度高、样品工作配高较大、样品长度较长时，插损值较大。
试验方法：按GB/T 11313.202-2018规定的方法对连接器进行试验，a)
配接合适的微带印制板作为测试夹具，应采用矢量网络分析仪或其它经过鉴定机构认可的设备进行测试，在连接器使用频率范围内测量插入损耗。
产品摸底试验的次数为1次，样本数量为15个产品，样品工作配高32mm±1mm，按标准要求连接器工作高度30 mm～40 mm时，插入损耗要求应不大于0.25dB。样品测试安装轴向高度32mm±0.4mm，与印制板测试点安装的径向偏差±0.15mm。试验结果：插入损耗为(0.16～0.18)dB（DC～6GHz）。
2.7  高频振动
性能指标依据企业标准，兼容行业内通用指标，并考虑到通用性。

具体确定指标如下：连接器应无外观或机械损伤现象，应无超过1μs的电气连续性中断，试验后接触电阻满足2.1要求。

试验方法：按GB/T 11313.1-2013中9.3.3规定的方法对连接器进行试验。扫描频率范围：10Hz～2000Hz，交越频率70.7Hz，在交越频率以下峰值位移（不是峰间的）幅值0.75mm；在交越频率以上的加速度幅值150m/s2，在三个互相垂直的每个方向上进行振动，其中一个方向应平行于连接器轴线。持续时间：每方向12个扫频循环，每个循环20min，总试验时间12h。
产品摸底试验的次数为1次，每次样本数量为15个。试验后，无外观和机械损伤，无超过1μs的瞬断，接触电阻4.0mΩ～5.7mΩ，进程力最大值为6.9N～7.4N，回程力最小值为3.2N～3.8N，回程力最大值为5.4N～5.8N。
2.8  冲击
指标依据企业标准，兼容行业内通用指标，并考虑到通用性。

具体确定指标如下：连接器应无外观或机械损伤现象，应无超过1μs的电气连续性中断，试验后接触电阻满足2.1要求。
试验方法：按GB/T 11313.1-2013中9.3.14规定的方法对连接器进行试验，峰值加速度为50 g,标称脉冲持续时间为11 ms，波形为半正弦波；连接器应在三个互相垂直的每个方向（其中一个方向应平行于连接器轴线）上各冲击3次。
产品摸底试验的次数为1次，每次样本数量为15个。试验后，无外观和机械损伤，无超过1μs的瞬断，接触电阻3.8mΩ～5.7mΩ，进程力最大值为6.8N～7.3N，回程力最小值为3.3N～3.6N，回程力最大值为5.3N～5.8N。
2.9  机械耐久性
国内外同行类似产品机械耐久性500次。
产品摸底试验的次数为1次，每次样本数量为15个。500次试验后，镀层及金属零件允许有轻微磨损，绝缘体表面允许有轻微的划伤、磨损，镀层不应有大块剥落及基体金属外露，金属零件不应有碎裂或开裂，绝缘体不应碎裂或开裂；

具体确定指标如下：连接器与微带的反复啮合和分离，一次操作包括完全啮合和分离；操作次数应为500次，插合和分离最大速度25.4 mm/min；试验后，连接器应无影响其工作的机械损伤，连接机构应保持其功能。

试验方法：按GB/T 11313.1-2013中9.5规定的方法对连接器进行试验。
2.10  温度冲击
国内外同行类似产品温冲范围-55℃～+125℃。

产品摸底试验的次数为1次，每次样本数量为15个，进行验证后，连接器外观无损伤，接触电阻4.0mΩ～5.5mΩ，进程力最大值为6.8N～7.3N，回程力最小值为3.0N～3.4N，回程力最大值为5.1N～5.7N。
具体确定指标如下：低温：-55℃，高温：+125℃。

试验方法：按GB/T 11313.1-2013中9.4.4规定的方法对连接器进行试验。

2.11  中心接触件固定性
指标依据企业标准，兼容行业内通用指标，并考虑到适用性。

产品摸底试验的次数为1次，每次样本数量为15个，施加10 N的轴向力于连接器的内导体上，试验后连接器外观及尺寸符合要求。
指标如下：施加10 N的轴向力于连接器的内导体上，内导体在介质体中的位置偏离不得超出规定的尺寸。

试验方法：按GB/T 11313.1-2013中9.3.5规定的方法对连接器进行试验。

2.12  连接机构强度
指标依据企业标准，兼容行业内通用指标，并考虑到适用性。

产品摸底试验的次数为1次，每次样本数量为15个。接触件连接机构的结构破坏的轴向力为44.5N～48.0N。

指标如下：连接器接触件连接机构的结构破坏的最大轴向力应不小于20N。

试验方法：按GB/T 11313.1-2013中9.3.11规定的方法对连接器进行试验，对内导体连接机构和外导体连接机构分别测试；在被测的接触件两端（不包括解锁机构）分别施加向外的轴向力，轴向力以每秒约4.45 N的速率增加，直至结构破坏。
3、解决的主要问题

本标准规范了SNAP系列板间用弹簧针式射频同轴连接器的技术要求和检验要求，为SNAP系列板间用弹簧针式射频同轴连接器的设计、制造和交收提供了指导。

三、主要试验（或验证）情况分析
产品在摸底试验过程中暂未发现问题。

四、知识产权情况说明

本标准规定了SNAP系列板间用弹簧针式射频同轴连接器的通用要求和检验方法，该项目已进行相关知识产权排查，涉及产品无侵犯他人专利，且具备自有知识产权。相关专利如下：

202110972268.1，一种塑胶基材一体式Pogopin探针，中间设置为槽状结构；针体通过塑胶成型的槽状结构实现探针弹性浮动，通过塑胶镀覆方式实现导电。

ZL202220941248.8，螺旋式浮动接触元件，其针体两端设有接触头，针体由金属料带卷制成螺旋结构，通过金属料带层间接触导通，实现螺旋浮动结构信号传输，结构简单、成本低、工作可靠性高、稳定性好。

本团体标准不存在冲突的相关专利。
五、产业化情况

SNAP系列板间用弹簧针式射频同轴连接器主要应用于5G信息技术领域大批量、高集成、高密度阵列运用场景下的板间场景，适用于大规模面阵列排布盲插场景。与传统三件套类产品相比，具有浮动量大、电性能好，简易拆装等优势，同时减小了安装排布尺寸，增大了安装密度，简化了多通道板间连接，极大提高了部署效率，同时降低了传输成本，广泛应用于宏基站、微基站、皮基站等场景，该产品能够实现连接板间多通道射频信号的传输，极大的简化了通讯基站的机构件设计，实现整机轻量化，降低了5G宏基站关键基础设备的建设成本，是5G通讯设备核心产品之一，是通信行业设备生产商致力开发的关键产品部件。本产品的板间浮动大容差连接技术，能够实现大规模的阵列需求，阵列密度高，能够降低面板规模，对于整机的轻量化设计有极大的增益，也为6G、7G下一代通讯技术的预先研究提供研究基础。
六、采用国际标准和国外先进标准情况
本标准相关指标无对应国际标准。

七、与相关国家标准、行业标准及其他标准的协调性

本标准按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》格式进行编制；本标准中的试验方法采用GB/T 2423、GB/T 11313.1、GB/T 11313.201、GB/T 11313.202、GB/T 17738.1等标准，与现行标准相协调。
经标准编制组查询，没有同项目类别的国家标准或行业标准。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中无重大分歧意见。
九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准颁布实施后，在适当的时间进行必要的修订，以更好地满足各方的实际使用需求。
十、其他应予说明的事项

无
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附件1

中国电子元件行业协会团体标准
征求意见汇总处理表（编制组讨论稿）
标准项目名称：《SNAP系列板间用弹簧针式射频同轴连接器》                                            项目牵头单位：苏州华旃航天电器有限公司
承办人：林海毅                                 电  话：13218035525                                  2023年 06月16日 填写

	序号
	章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见及理由

	编制说明

	1. 
	二、标准编制原则和主要内容
2.1总则
	需考虑在此章节放置标准产品与三件套连接器的主要指标对比表的合适性。因三件套不是免焊式，在机械结构方面没有可比性。
	四川华丰科技股份有限公司
	采纳。

	2. 
	二、标准编制原则和主要内容
2.1总则
	需明确产品的使用场景是否局限于5G场景，若通用到其他场景，则缺失一些指标和参数，如随机振动等，建议选取GB/T 11313中的项目进行列表对比。
	四川华丰科技股份有限公司
	采纳。

	3. 
	二、标准编制原则和主要内容
2.1总则
	需明确写出使用场景是否有要求、是否有对标的产品，需具体阐明产品的先进性，如体积小、集成度高等，要进行明确的对比。
	浙江永贵电器股份有限公司
	采纳。

	4. 
	二、标准编制原则和主要内容
2.1总则
	性能需和国外标准进行对照，分类对照，体现创新点，建议将项目建议书的两种结构产品型谱展示图添加到编制说明。
	四川华丰科技股份有限公司
	采纳。

	5. 
	四、知识产权情况说明
	因本章有两项相关专利，需在正文中涉及专利的地方明确指出专利相关结构或进行必要的说明。
	中电元协电接插元件分会秘书处
	采纳。

	标准文本

	6. 
	2 规范性引用文件
	不能引用法规2011/65/EU、UL 94，只能作为参考文件，参考GB/T 1.1中法规的外部引用方式。
	中国电子元件行业协会
	采纳。

	7. 
	标准名称
	因一类连接器不含外导体，建议标准名称“同轴”删掉。
	中航光电科技股份有限公司
	不采纳。因不含外导体类别产品是采用使用场景的金属结构件作为外导体，仍形成同轴结构，传输射频信号。

	8. 
	3 术语和定义
3.1弹簧针
	“合件”应改为“组件”。
	中国电子元件行业协会
	采纳。

	9. 
	4.1.1.1中心接触件
	镀层厚度“足够厚”的说法不规范，应明确量化的数值。
	上海航天技术基础研究院
	采纳。

	10. 
	4.1.7 禁限用材料
	前面规定的使用材料若很确定，本章是否不需要再规定危险材料。
	上海航天技术基础研究院
	不采纳。部分未明确规定材料的零部件，需规定禁限用的危险材料。

	11. 
	4.1.1.2连接器壳体
	文中“壳体”的叫法统一改为“外导体”，另外“内导体”和“中心接触件”也要统一叫法。
	四川华丰科技股份有限公司
	采纳。

	12. 
	4.1.1表面处理
	表面处理不是属于材料，建议不放在4.1以下，调整章节结构。
	浙江永贵电器股份有限公司
	采纳。

	13. 
	7产品型号
	表6 若无法兰等结构，则可删掉，若保留，需在附录中体现外形。
	上海航天技术基础研究院
	采纳。

	14. 
	4.1.5塑料
	挪到4.1.7禁限用材料，细分章节条目。
	中电元协电接插元件分会秘书处
	采纳。

	15. 
	4.2.1结构
	结构描述太繁琐，建议精简。
	贵州航天电器股份有限公司
	采纳。

	16. 
	附录A
	应明确直径A和D的尺寸与安装腔尺寸的关系，如有推荐的尺寸计算公式或表格，应进行说明，如计算阻抗保证性能等。
	陕西华达科技股份有限公司
	采纳。

	17. 
	7型号命名
	命名规则，要对尺寸变化赋予代码并进行说明。扩展序号不宜包含太多含义，无法清楚表示产品的特征。
	四川华丰科技股份有限公司
	采纳。

	18. 
	附录A
	图A.1的注2不能作为注，应作为要求，放在“注”之前。
附录A没有规定明确的规范性内容，要么明确，要么作为资料性。
	中国电子元件行业协会
	采纳。

	19. 
	附录A
	图A.1，内导体两端应注明为球头。
	中电元协电接插元件分会秘书处
	采纳。

	20. 
	4.4.3射频功率
	功率30W是3GHz状态下，但产品使用最大频率是6GHz。应说明为什么不考核最大频率下的功率。建议列表或建曲线，要体现满频率的功率。
章节描述中需明确表明此项目测试的是“射频平均功率”。
	深圳市通茂电子有限公司
	采纳。

	21. 
	4.4.4接触电阻和进程力、回程力
	“接触电阻和进程力、回程力”的章节标题名称太长，且不符合各标准对试验项目的叫法，建议分为两个：1、接触电阻；2、进程力和回程力。在测试方法中描述两个项目同时测试。
	四川华丰科技股份有限公司
	采纳。

	22. 
	4.4.5绝缘电阻、
4.4.6介质耐电压
	需明确阐述：含外导体结构和不含外导体产品分别测试的方法。可酌情调整至附录B进行说明。
	陕西华达科技股份有限公司
	采纳。

	23. 
	4.4.10中心接触件固定性
	位移值说法不明确，需量化，建议将“不超过4.2.2的要求”改为明确指定位移的值不能大于某个数值。
	广东国昌科技有限公司
	采纳。

	24. 
	4.4.11接触件连接机构强度
	章节名“接触件”去掉。
	中电元协电接插元件分会秘书处
	采纳。

	25. 
	5.5.11冲击
	描述中“合适的”不太明确，参考11313的说法，需阐述清楚试验如何进行装夹。
	东莞立讯技术有限公司
	采纳。

	26. 
	4.4.14等多项
	多项性能项目分别描述其需满足的性能要求，具体技术要求的章节号不能混在一起。
	中电元协电接插元件分会秘书处
	采纳。

	27. 
	4技术要求
	是否考虑隔离度？增加通用性要求的描述。
	深圳市通茂电子有限公司
	不采纳。隔离度由连接器使用情况决定，需明确排列间距等参数，无法笼统地量化。

	28. 
	4.4.16和5.5.18
	500次作为要求，应放在第4章，不应放在第5章。
500次地出处应在编制说明中阐明。
	浙江永贵电器股份有限公司
	采纳。

	29. 
	4.4.12温度湿度循环
	需确定湿热采用的试验类型和条款；试验后的接触电阻，绝缘电阻需重新定义。
	四川华丰科技股份有限公司
	采纳。

	30. 
	5.3.4检验程序
	对于样品抽样方法，若是单一结构鉴定的，要明确阐述。若是进行系列鉴定，抽样就要系列各类型全覆盖。
	中电元协电接插元件分会秘书处
	采纳。

	31. 
	5.3.4检验程序
	抽样方法中要说明2、3、4组的15个样品，为3种配高各5个。
	中国电子元件行业协会
	采纳。

	32. 
	5.4.2检验项目
	要说明表5交收检验一次抽足按顺序做，还是单项抽单独做单项。
	中国电子元件行业协会
	采纳。

	33. 
	5.5.4插入损耗
	插入损耗测试时，需去嵌夹具的插损，需对此方法进行说明。
	东莞立讯技术有限公司
	采纳。

	34. 
	5.5.5射频功率
	要说明射频功率是5个样品都做3种轴向工况；另需加上径向浮动的要求（径向一个方向即可）。
	广东国昌科技有限公司
	采纳。

	35. 
	5.5.8介质耐电压
	为什么有a条特殊的准备或条件的要求？对照11313的要求找一下依据。
	上海航天技术基础研究院
	采纳。

	36. 
	5.5.12中心接触件固定性
	4.45N的速率，是否改为位移/时间。
	中兴通讯股份有限公司
	不采纳。因连接机构破坏时位移值小，难以用位移/时间的单位来衡量测试速度，故力的增速仍用4.45N每秒的速率。

	37. 
	5.5.16温度冲击
	温冲缺少循环次数；不需重复规定试验器具的要求（100mA）。
	浙江永贵电器股份有限公司
	采纳。

	38. 
	5.5.19高温耐久性
	试验后应符合4.4.17，而非4.4.16。
	中兴通讯股份有限公司
	采纳。

	39. 
	4.4.15
	需确认盐雾后是否需要测目前规定的多项性能项目，进行阐明。
	上海航天技术基础研究院
	采纳。

	40. 
	5.5检验方法
	需统一各个试验项目的结尾是否进行“试验后，符合前文x.x.x的要求”这一描述，要么均进行描述，要么均省略。
	四川华丰科技股份有限公司
	采纳。
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